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证券代码：003031                                  证券简称：中瓷电子 

 

2021 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表 

编号：2021-03 

投资者关系 

活动类别 

 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

■其他 （证监会投资者保护局、深圳证券交易所联合

主办的“重走百年路，投教红色行”（西柏坡站）投资

者保护宣传活动—走进中瓷电子。 

参与单位 

名称及人员姓

名 

1. 通过长江证券、海通证券、中信建投证券、中信证券报名的

近 40名投资者。 

2. 全景网 

3. 深圳证券交易所、河北证监局、上市公司协会相关领导 

时  间 2021年 6 月 23日 

地  点 石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21号信息产业园 

上市公司 

接待人员姓名 

董事长：王强 

总经理：付花亮 

董秘、副总经理、财务总监：董惠 

中瓷电子相关工作人员 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、本次投资者关系活动的主要内容如下： 

1、 参观公司生产线； 

2、 公司董事长王强先生致辞； 

3、 董事会秘书董惠女士介绍公司基本情况、公司主营业务
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与竞争优势及财务状况等； 

4、 投资提问环节。 

二、提问环节 

1、问：请问公司在市场竞争上有哪些优势？ 

答：在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业

进行竞争的少数厂商之一，是我国替代进口电子陶瓷外壳的主要

代表企业，是高新技术企业，在国内电子陶瓷行业具有重要影响

力。中瓷电子坚持“为客户创造价值”的宗旨，秉承“自主创新、

追求卓越”的发展理念，坚持专业专注的发展道路，坚持聚焦电

子陶瓷产业领域，坚持以用户需求为导向、以技术创新为牵引，

凭借雄厚技术能力、先进的工艺设备、优良的产品质量、价格和

服务优势，实现持续快速发展，致力于成为世界一流的电子陶瓷

供应商。 

2、问：陶瓷外壳市场规模如何？公司处于怎样的市场地位？

在手订单情况如何？ 

 答：中瓷电子是国内领先的电子陶瓷高新技术企业，电子陶瓷

市场前景巨大，并且呈现从国外向国内发展的趋势。公司产业方

向符合十四五规划的发展方向，主打产品光通信器件陶瓷外壳处

于国内领先地位，公司抓住目前的有利时机，不断实现持续快速、

高质量发展。公司现阶段生产任务饱满，公司产能利用率维持在

较高水平，主要原因系公司产品竞争力较强，受到客户的广泛欢

迎，产品持续畅销，为满足市场的需求，公司安排加班生产，从

而使产能利用率较高。随着 2020 年下半年公司“表贴型电子陶

瓷封装生产线建设项目”全面建成投产，公司产能进一步提升，

为公司后续发展提供有力支撑。 

3、问：公司是否已有三代半导体器件或模块用电子陶瓷外

壳产品？  

 答：公司电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器件中实现内部

芯片与外部电路连接的重要桥梁，对半导体元器件性能具有重要
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作用和影响，公司已有三代半导体器件或模块用电子陶瓷外壳批

量供货。 

4、问：请问公司对扩大产能有无时间表？ 

答：公司 2020 年下半年“表贴型电子陶瓷封装生产线建设

项目”建成投产，使公司产能进一步提升。后续公司将通过募投

项目建设、及不断推动原有产线自动化建设等，持续提升产能、

提升业绩，回报投资者。 

5、 问：公司产品是否存在供不应求的状况？ 

答：公司生产经营正常，为满足市场的需求，公司安排加班

生产，从而使产能利用率较高。 

 

以上内容未涉及内幕信息。 

附件清单（如

有） 

未提供书面材料。 

日  期 2021年 6 月 23日 

 


